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半导体芯片物理与技术全国重点实验室
开放基金课题申请书
课题名称：                            
申 请 人：                            
所在单位：                            
通讯地址：                            
手    机：                            
电子邮箱：                            
起止日期：                            
中国科学院半导体研究所
半导体芯片物理与技术全国重点实验室 制
填 报 说 明
1、 填写申请书前，请先仔细阅读《半导体芯片物理与技术全国重点实验室开放基金课题管理办法》和《半导体芯片物理与技术全国重点实验室开放基金课题申请指南》。申请书各项内容填写时，要求实事求是，逐条认真填写。表达明确、严谨，字迹清晰易辨。外来语同时用原文和中文表达，第一次出现的缩写词，须注明全称。
2、 封面中“编号”空，供评审时编号用。
3、 申请书为A4纸，于左侧装订成册。
4、 正文部分采用宋体-小四字号填写，首行缩进2个字符，单倍行距。
5、 请在规定时间内递交申请书（见年度申请指南），申请书电子版发送至指定邮箱（wenhongyu@semi.ac.cn），申请书和邮件命名方式为：课题名称+课题负责人+承担单位。
6、 课题获批后，按照以下地址以寄方付费的方式，递交盖好依托单位公章的纸质版申请书（一式四份）：
· 收件人：文老师
· 电话：010-82304135/13261718953
· 单位：中国科学院半导体研究所
· 地址：北京市海淀区清华东路甲35号
· 邮政编码：100083
一、信息简表
	课题信息
	课题名称
	

	
	所属研究方向
	参照指南中的资助方向，填写（如方向3：xxxx）

	
	起止年月
	自2025年12月至2027年11月

	第一申

请

人
	姓  名
	
	性别
	
	出生年月
	
	最高

学位
	

	
	最高学位授予学校
	
	专业
	

	
	职  称
	
	职务
	

	
	E-mail
	
	电话
	

	
	工作单位及通讯地址
	

	第二申

请

人
	姓  名
	
	性别
	
	职称
	

	
	所属实验室课题组
	

	
	E-mail
	
	电话/手机
	

	项目摘要（限300字以内）
	

	预期研究成果

	论文
	
	专利
	
	其他成果
	

	申请者签字：
年     月     日
	单位意见（盖章）：
年    月   日                           


二、立论依据
（包括项目的研究意义、国内外研究现状分析；限1000字内）

	基础研究，着重结合国际科学发展趋势，论述项目的科学意义；

应用基础研究，着重结合学科前沿、围绕国民经济和社会发展中的重要科技问题，论述其应用情景。




3、 研究方案
	（限1500字内）
1. 研究目标、研究内容和拟解决的关键问题

2. 拟采取的研究方法、技术路线、实验方案及可行性分析

3. 本项目的创新点

4. 年度研究计划及预测进展

5. 预期研究成果




4、 研究基础
（限800字内）

	1. 与本项目有关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩

2. 已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径（包括利用全国重点实验室计划与落实情况）

3. 申请者学历和研究工作简历，近5年已发表与本项目有关的主要论著目录*（不超过5项）和获得学术奖励情况等。

申请者学历和研究工作简历：从大学写起
论文格式：
(1) 姓名1, 姓名2#, 姓名3, 申请人姓名*（列出全部作者及标记文章中身份）, 论文名称. Nature Communications, 2023, 卷（期）: 起始页码-终止页码



* 论文：作者·题目·刊名·年份·卷（期）·页码
  专著：作者·书名·出版者·年份
五、主要参与人员信息

	姓 名
	性别
	出生年月
	最高学位
	职称/职务
	专业

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


六、申请人签字

	我保证申请书内容真实且可公开，不涉及保密信息。如果获得开放课题资助，我将履行课题负责人职责，完成任务指标，严格遵守国家经费管理的相关规定，切实保证研究工作时间，认真开展工作，按时报送有关材料。若填报失实和违反规定，本人将承担全部责任。 

                     申请人（签字）：                
 年    月    日


七、实验室意见

	实验室负责人（签字）：                    

半导体芯片物理与技术全国重点实验室（公章）：        

                    年    月    日  


